
无锡遥控IC回收

产品名称 无锡遥控IC回收

公司名称 深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行

价格 .00/件

规格参数 封装:QFP,SOP,BGA
类别:电子料
类别:IC芯片

公司地址 深圳市福田区华强北电子市场

联系电话 19146466062 19146466062

产品详情

 无锡遥控IC回收,无锡回收芯片 

收购BGA芯片，收购WiFi模块，收购哪里电子物料，固态硬盘收购，回收触摸IC，滤波器收购，工厂积
压IC芯片收购，传感器回收，回收MOS管，收购摄像芯片，哪里电子回收，回收继电器，回收三极管，
回收芯片，回收MOS管，回收通信IC，库存电子元器件回收，手机芯片收购，TF卡收购，储存器收购，
回收电子芯片，场效应管回收，库存电子回收，回收高频管，回收触摸芯片 

C8051F340-GQR、DRV8840PWPR、UCC27517DBVR、PCA9555D、74HC139D、WM9093ECS/R、ADE788
0ACPZ、AT42QT1010-TSHR、回收WiFi模块、FDN302P、单片机回收、单片机回收、回收IC、HEF4001
、TPS73701DRV、ISO3088DWR、SP3485、FQPF4N90C、LM4360WPR、IC收购、TLC274CDR、K4H5108
38G-LCCC、EPCS64SI16N、充电IC回收、DRAM芯片收购、FM31256-GTR、M24256-BWMN6TP、L6591
TR、回收电子料、回收单片机、BCP55-16、MOC3063M、电子回收、PCA9537DP、74HC573、TPS767D3
18PWP、LM50CIM3X、TPS54336ADDAR、回收逻辑IC、回收内存、ISL99227FRZ、回收内存、电子回收
、NRF905、回收二极管、回收家电IC、AR8033-AL1A、回收电子、HSDL-7002 

GPRS芯片回收、光电耦合器收购、ADG1209YRUZ、回收手机字库、ADCMP361YRJZ、LM1084、音响IC
收购、收购率三极管、FAN6755WMY、MKV31F512VLH12、MMSZ5V6T1G、收购笔记本DDR5内存条、
电容器收购、回收舌簧继电器、收购数字IC、GD32F130C6T6、回收玩具IC、IC收购、AO4886、ADL539
1ACPZ、收购电解电容、显存IC收购、SSD硬盘收购、MAX563CPN、回收电脑芯片、存储器芯片收购、
SAF7730HV/N217、电源IC回收、收购FLASH颗粒、LM317M、NRF52832-CIAA-R、收购GDDR5内存、 L
P3982IMM-ADJ、74AC32SCX、指纹芯片收购、NB4N840MMNR4G、MT29F64G08AJABAWP-IT:B、IPD04
8N06L3G、数字IC收购、L7806CV、IRFF210、IPD60R385CP、陀螺仪IC收购、回收遥控IC、连接器回收
、蓝牙模块回收、温度继电器收购、DDR4内存回收、MMA05、NCP3170BDR2G、F59L1G81MB-25TG2M
、回收手机芯片、51142-0600、HCF4051、收购CCD芯片、SSD固态硬盘收购、SI5338A-B-GM、收购8位
单片机、PC357C、收购U盘、收购处理器CPU、、L8550HQLT1G、台式机DDR4内存条回收、回收电脑



芯片、回收逻辑IC、25AA512、U盘收购、微处理器收购、收购固体继电器、钽电容回收、回收芯片IC、
AFBR-2529Z、收购电感、收购电脑内存条、收购功率管、回收单片机IC、显示IC回收、AD5260BRUZ20
、LQH55DN1R0、收购玩具IC、INA219AIDCN、BYV29X-600、收购IC芯片、MAX9271GTJ、EEUFC1E22
2S、LMZ10503TZE-ADJ、LM1117-5.0、MC68HC705G4FU、HT16C22、稳压IC回收、LTC3113EDHD#TRP
BF、收购IG功率模块、回收32位单片机 

RF7920TR13、1N5248B、STN9360、STP70N10F4、LTTH806、NJU7301M、SN74LVC125ANS、SC2308BST
RT、AW9106-S85QEG、S25FL128P0XMFI0、BC817-40-7-F、DS90UH927QSQX、MSM-8937、CY74FCT162
245ATPAC、MAX14824、MAX173、RF2253、LQH4H220M26L、ESD9X5V-2/TR、TPD8S009R、AP2191D
WG、PEX8796-AA80BIG、PIC16F876-20I/SO、SSQ8、MT47H128M8SH-25E、LT219IDHC-12TRPBF、RT9
199PSP、CS8302、TPS2010、D20LC20U、MT29F16G08ABACAWP、STM32F101T6U6A、OPA2673、DM74
LS05N、STP20NM50、L7809CD2T、SN54HC244J、HDSP-C8G1、dsPIC30F4012、TSX564A、LFCN-2250D
、MAX3450E、ATMEGA16-16AI、P87C51RC2BA、NCV317MABDTRKG、MAX651、TP8533A、MT29F32
G08CBCCBH1、CDC2351DB、MMBD2838LT1G、T093BP、LT211IS8#TRPBF、0467.250NRHF、MAX17009
、ENH2180、RTU002P02T106、MSS1210-223MED、DS1110LE-125、ADP1715ARMZ-3.3、ADUM141E0BR
WZ、TPS2458、MAX6763、PIC24EP128GP204、CC2650F128RGZR、MT3332N、891P-1A-C、ICE3DS01LG
、RA60H4047M1-101、MT29F8G08ABACAH4、D1213A-01WS-7、PS8409QFN48GTR、LFCN-400、AD725
、LMH0024MA/NOPB、CY7C2670KV18-550BZI、SN74AHCT08PWR、30NM60ND、W25Q128BVFIG、N
CP81203MNTXG、ADUM1301CRW、HMC589AST89E、MAX9994EVKIT、ADP2291ARMZ-R7、TH7833
、85502-5008、QPA4586、SAWFD1G90AB0F0AR15、STD6N62K3、ATTINY26-16SU、BSR58、PIC32MX79
5F512H、1SMB60AT3G、AD8632、REF5025AIDGK、TRF3722IRGZ、TLV320AIC23、CJ2307、VLF4012AT
6R8、Q22FA23V00501、SLG7NT4180VTR、DS2745U+、TPS78601KTTT、SN74LVT125QPW、TOP245R、
MAX5969BEVKIT、SDH8303、STD11NM50N、CAT5110TBI-50GT3、MAX6126BASA41、HCM1206A、M
AX19505、BZT52C5V1、TPS51220A、TMS320F28377DZWTQ、IHLP2525CZER100M01、AT29C256-90TI、
ST8024LCTR、FOD817B300、MSP430FR2111、BQ24075TRG、AD9696TQ、AD9708AR、STM8L152M8、T
L331MDBVTEP、THGBMBG8D4KBAIR、DAC8412C/883、QCA-8075-0-108DRQFN-TR-01-0、UC2854DW
TR、BCM43596、MC9S08PA16VLC、IMX226CQJ-C、MAX9724A、WM8759GED、LV7745DEV-156.25M
、AG303-63、74LVC138AD、REG101NA-A、XCZU19EG、LM339J、IS41C16105C-50KLI、HER105、MC1
0EPT20DTR2、PCF8574T3、ADUM3201AR、450-3326-01-03-00、T491B106K016AT、ECHU1C101GX5、K6
F2016R4G-XF70、MAX1881、TPS3820-50QDBVRQ1、HM31L、DMN6068SE、CSD17381F4、MCP602-I/SN
、ATMEGA168PB-AU、PIC24EP512MC202、PDS1040L、EP3SE80F1152I4N、MBRM110LT1G、ATMEGA8
8PB-MU、CC1120RHB、AD9203ARUZ、BCM54220SB0KFBG、BCM54220SB0KFBG、SFH4550    

MEMS技术应用使得金属氧化物(MOX)气体传感器在晶圆级大规模生产中得以广泛应用，大大降低了硅
晶圆制造的成本。这些气体传感器装置适用于一氧化碳(CO)和各种挥发性有机化合物，如：如乙醇、和
甲苯的测量。出于健康和安全考虑，这些传感器的应用主要包括环境监测、生物研究、工业控制、便携
式酒精测量仪和家庭空气监测系统。MOX气体传感器采用MEMS技术，大大降低了制造成本。但是这些
传感器也必须经过测试，这与典型半导体器件的制造和测试相比是一组独特的挑战。APPF——世界的红
外热成像研究CSIRO农业与食品部研究科学家、澳洲植物表型组学设施（APPF）CSIRO分支机构负责人
XierSirault博士说，世界各地有许多研究中心已经或正在使用这项技术，用于地域宽广的园艺作物（如玉
米、大米和葡萄）。迄今为止，这些应用都未曾实现规模技术的部署。红外成像技术至关重要使用机载
热成像技术实现热成像已经成为根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定的成熟技术。 
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